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产品排版尺⼨： (mm) 

产品结构 (厚度:mm; 每层材料公差：+/-10% ) 

产品参数： 

上海英内物联⽹科技股份有限公司                                                                                                               www.inlaylink.com 

芯片参数：

- 芯片协议:   ISO 18000-6C - 芯片料号: SL3S1206FUD2/HA

- ISO 特征频率: 860-960 MHz - 工作温度: -40°C/+85°C

- 芯 片:                NXP U CODE 9 - 储存温度: -55°C/+125°C

- 存储空间:           NA                             - 极限温度: ≤165°C（60分钟）

天线结构：                              - EPC 容量: 96bit

顶部:  铝/10 µm

基层:  PET/50 µm

0.124 白色尼龙
(BYMC00163)

0.02 热熔胶(BYJC00004)

0.062 Inlay

0.04 热熔胶(BYJC00001)

(Print) 0.124 白色尼龙
(BYMC00163)

参数 特征

引带 无关

缺陷处理 不良品打墨点，墨点位置，大小（见示意图），连续3枚以上的不良品需剔除掉

良率 ≥ 99 %
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包装信息： 

尺⼨ 待定 

图示 

贴标信息 

其他 
上海英内物联⽹科技股份有限公司                                                                                                               www.inlaylink.com

卷芯直径： - 10 盒 /外箱

76.2 ± 1 mm

卷芯厚
度：

长度: 470 mm

每卷数
量：

宽度 : 240 mm

2000 高
度：

390 mm

-	 1卷/盒              
2个卡衬
215*3mm 

长度: 220 mm 
 

宽度 : 220 mm 
 

高度： 70 mm

整卷外径: ≤ 220 mm 
 

接头数: 每卷接头≤4个，不包括前后引带的接头 

北极熊胶带，型号为(PP-030)，宽度为24mm，接头在单枚中间。

6 ±1mm 
 

枚 良品


	图示

